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| mecénicemente, ni modificarse de modo quimico~f{igico.

El invento se refiere a un procedimiento para la =
supresidn de capas, especialmente de capas de resistenoia -
medisnte energfa luminosa reunida en haz.

Es conocido que 06n ayuda de rayos laser pueden =
'trabaaarsp metales y metaioides, por ejemplo, reunidndose -
el haz luminoso paralelo, que sale de un laser, en un siste
ma dptico en un punto fooal y este punto focal =me dirige so
bre el lugar, que debe ser labrado. Hoy en dfa pueden alcgg '
zarse densidades de potencia de algunos megavatios por am .

las capas delgadas, como las que son usuales ea -
las resistencias eldotricas y & causa de su elevado coeficien
te de reflexidén pueden labrarse para la rediacién de por —-
ejemplo A = 10,6 pm con el laser de co;o, 8élo con pequefias =
dimensiones geométricas o con pequefia evecuacién de calor.
El objeto del invento es indicar un procedimiento, que evi-
te los incomvenientes erriba indicedos. Ademds, la banda que
mada dentro debe ser de igual enchura uniforme & travds de -
toda le longlitud y los cantos no deben presentar rasgaduras
y no deben ester suoiocs o cerbonizados. Ia cape metdlica reg

tante no debe estallar o varisrse de otro medo, ni daﬁérso -

Este problema se resuelve porque sobre 1a cape & -

~suprimir se aplica una capa de cubierta, que sctia como oapd[
antirreflexive para le radiacidn lumincsa empleada.

Por ello se aleanzan las ventajas de que la refle-
xién de la radiscidn se reduce y por ellc se acelera el Caw-

lentamiento de la capa a suprimir,
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" tirreflexive para la longitud de onda de la rediacién lumi-

Pusden formarse ocapas adecuadas de fluorhidratos
de oarbono por ejemplo de politetrafluoretilenc sélido.

Oon especial ventaja, sin embargo, se utiliza co=-
mo ocapa de cublerta una laca de resins de fenol - esterimi-
da. Esta laca, ante todo en el carbdn uesual para resisten--
clas eléotrioas o para capas de oromonfquel presenta exoe-~
lentes resultados. Al gquemarse, préocticsmente no forma nin-
Suna olage de inclusiones de carbén, se derrite sin formaw-
oifn de iones y envuelve y sisla las partioculas de carbdn o
de metal, que se evaporan desde la ocapa, que se estd traba-
jando; en estado sé;ido tilene un valor Shmico muy alto y es
88lido & la tensidn, y al enfriarse no forma ningin borde =
de rodete, que pudiera producir miororrasgaduras en el bor—
de de la capa. Como esta capa de laoca no molesta en el pro-
ducto acabado, no es necesario eliminarla de nuevo despuds
de la irradiacidn; incluso forms una excelente proteceién -
oontra influencias exteriores, atmosfdricas y/o eléciricas.

Para poder aprovechar plenamanto'el efecto anti—
rroflexivo de las lwcas aplicades, la capa de cublerta tie-
ne que poseer por lo menos un grosor 4, que se define por -
la ecuacidn n.d = A\/4. n significa aqui el {ndice de refrac~

oidn de la cape de cublerta, que sirve de revestimiento an-

nosa empleada. Esta fase del procedimiento es la correspon-
diente &l procedimiento para la supresién de la reflexién -
de lentes dpticas.

El grosor de la capa antirreflexive también puede
importar un miltiple impar del grosor mimimo. Por lo tanto,
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tambidn pueden utilizarse lacas espesamente viscosas, que no
pueden aplicarse sin mds como oapas de un grosor de pocos an
El efecto antimtlezivo en todo caso se mantiene en sllo.

S1 se emplea la ventajosa laca de resina de fenol-
-ggterimlida, entonces se aplioa eén un grosor de eproximada=
monte 4 = 2 ym. Come fuente de energia encuentra utilizecién
entonces ventajosamente un laser de gas de C0,e Suministra -
resultados especialmente favorables en la fabricascidn de re-
gistencias, el procedimiento megdn el invento cuando las Par
tes del substrato, derretidas por el rayo laser, de la capa
de resistencia y de la capa de cubierta, se suprimen por un
chorro de aire comprimido, fuertemente unlido en haz, Por =
ello se forma wns estria espiral, libre de residuos y sin -
grietas de solidificacidn. Al mismo tiempo se enfria el subs
trato, lo que sirve especialmente para la conservacién de --
las propiedades favorables de la resistencla respecto al cog

ficiente de temperatura, & la posibilidsad de ocarga, para la

inundacidén de corriente y para la tolerancia. Si no se supri
miaseﬁ las partes derretidas entonces podrf{ean disolverse

tes de la capa conductora ollétrioa, qQue s¢ aevaporan bajo 1
acoidn de la irradiacidn, dentro de la superfiocie derretida

del substrato. Al enfriarse este substrato dotado dentro de

la huella del chorro, representa una resistencia indefinida,
que produce oonsiderables_midos y desviaciones de valor.

Se constituye de un modo especialmente ventajoso -
el procedimiento segin el invento porqus el chorro de aire =
comprimido se dirige exactamente sobre la manche de gquemadus

ra, de modo que su direccién de radiacidn forma con el rayo
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laser un dngulo de 70° hasta 80° y porque el chorro de aire
comprimido y la estria en espiral estdn situadas en un plamo

El procedimiento segin el invento y una resisten-
ola fabricada segin este procedimiento se describirdn mediay
4o ol dibujo.

Sobre un ouerpo soportador 1 cerdmico, oilfmdrico
se ho aplicado una capas de oarbén 2 y encima de ella una os-
pa de laca 3., La capa de laca cumple en ello las exigencias
indicadas nés arriva en la descripcidn. El haz de luz 6, prg
cedente de un laser de rayos paraleles, mediante un sistema
dptico % ge reune en un punto focal 8 sobre la cape de resig
tencia 2, de modo que, con simuliédnea rotacién y corrimientq
de la resistencia, 9 quema en la capa una estria en espiral
9. Las partes 11 del substra@o 1, derretidas en el punto fo-
cal 8, la capa de resistencia 2 y la capa antirreflexiwe 3,
ge alejan soplando por un chorro de aire comprimido, fuerte-
nente unido en haz, que sale de una tobera 10, fusra de la -
zZona de combustidn 8.

El procedimiento, segin el invento, para la elimi-
nacidn de capss, naturalmente que no séle puede splicarse en
la fabricacién de resistencias, sino también en la fabrica-
oién de condensadores y conexiones de oapas finas. Tambidn,

-al lado de capas de carbdén y de metsl, pueden trabajarse tan
bién capas de éxido de metal o de vidriado de metal, lo mie-
mo que, por eJjemplo, capéu de metaloldes delgadas y transpa-

rentes, por ejemplo, oapas aislantes,
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La presente patente de invencidn, comprende las sl
guientes relivindicaciones:

1.~ Procedimiento para la supresidén de capas, es-
peclalmente de capas de resistencia aplicadas sobre un cuer=
po soportador ailslante, mediante energfe de luz unida en huﬂ,
preferentemente por rayes laser, caracterizaedo porque sobre
la capa a suprimir se aplica una capa de oublerta, que actda
como capa antirreflexiva para la rediacidén de luz empleada.

2+~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, carag
terizado porque como capa de ocubierta se emplea una laca de
resina de fenol-ssterimida.

3.~ Procedimiente segin ls reivindicacidn 1, carag
terizado porquse como oapa de oublerta se emplea una capa de
fluorhidratos de carbono sdlidos.

4.~ Procedimiento segin la reivindicacién 3, carag
terizado porgue se aplica una capa de cublerta de politetra-
fluoretilenoc.

5.« Procedimiento por lo menos segin una de las -
reivindiocaciones 1 a 4, ocarascterisado porque la capa de ou-
blerte se aplioa en un grosor d, que estd definido per ls -

~eouacidn ned = A/4, (n = {ndice de refraccién de la oapa de
oublerta para la longitud de onda \ de la radiacién luminosg
empleada).

6= Procedimiento segin la reivindicacién 5, carag
terizado porque la oapa de cublerta se aplioca en un grosor,
que importa un miltiplo impar del grosor minime definido po
la ecuacidn n.d = N4.
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Tem Procedimiento segin la reivindioacién 2 y 5, -
caracterizado porque le oapa de cublerta se aplica en wn gro
sor de gproximademente d = 2 pme

8- Procedimiento segin ls reivindicacién 1 a 7, -
caracterizade porque se emplea un laser de gas de COpe

9.~ Procedimiento segin las reivindioacicnes 1 a §
oaracterizado porque las partes del substrato, de la resis-
tencia y de la capa de cublerta, derretidas por el rayo de -
luz wnido en ha%, se suprimen por un chorro de sire ocompri-
mido, fuertemente wnido en hasz.

10.= Procedimiento segin 1a reivindicacién 9, oa-
racterizado porque el chorro de aire comprimido se dirige -
exactamente sobre la mancha de quemadura, porque su direc--
oién de radiacién forma con el rayo laser un &ngulo de T0°
hasta 80° y porque el chorro de sire comprimido y la ranura
en espiral estdn situados en un planoc.

1l.~ Procedimiento para la supresién de capas, es-
pocislmente capas de resistencia aplicadas sobre un ocuerpo -
soportador aislante.

Segin me describe y reivindica en la presente me-
moxris descriptive y se llustra con los dibujos que & la misa
ma scompafian,

Oonsta esta memoris de sels hojas folledas y esorl

tas a méquina por una sols de¢ sus ceyras,
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